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摘要(译)

基于压电超声振动的显微切割装置，本发明属于生物医学中生物组织切
片的切割、分离装置。它克服了手工完成生物组织切片的切割、分离工
作时操作者工作强度大、易疲劳、人为误差不可避免的缺陷。它由计算
机(1)、显微镜(2)、CCD摄像头(3)、空间三自由度机械微动台(4)、夹具
体(5)、超声振动发生器(6)、切割针(7)、生物切片载台(8)和刀具杆(11)组
成，(2)设置于(8)的开孔的下方，(3)与(2)相连接以采集(2)所放大的物
像，(3)的信号输出端连接(1)的信号输入端，(4)设置在(8)的侧面处，(1)
的一个信号输出端连接(4)的受控端，(5)固定在(4)的上表面上，(11)固定
在(5)上，(11)的一端与(6)的一端相固定，(6)的另一端与(7)的根端相固
定，(7)的尖端伸向(8)的上表面，(1)的另一个信号输出端连接(6)的输入
端。
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